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摘要(译)

本发明实施例提供一种薄膜封装结构，包括用于封装发光显示装置的柔
性薄膜，其中柔性薄膜包括至少两层有机薄膜层，至少一层无机薄膜层
和光提取薄膜层，每层无机薄膜层位于两层有机薄膜层之间，光提取薄
膜层位于两层有机薄膜层之间或位于最外层的外层表面上有机薄膜层和
光提取薄膜层包括多个具有光提取功能的微结构。本发明实施例提供的
薄膜封装结构可以提高薄膜封装结构封装的有机发光显示装置的发光效
率。
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